Solution for researching

Portacascetes De Grabado De Obleas De Ptfe De Alta Pureza

Para Limpieza De Obleas De Silicio Semiconductor Y

Resistencia A Acidos
Numero de articulo: PL-CP09

Introduccion

Cascetes para obleas de PTFE de primera
calidad disefiados para el grabado y la limpieza
de semiconductores. Su resistencia superior al
HF y su construccién de alta pureza garantizan
un manejo seguro de las obleas de silicio en
procesos humedos criticos. Ideal para sustratos
de 2 a 12 pulgadas en entornos de sala limpia.

Aprende méas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Inmersion de obleas de silicio en &cido fluorhidrico para eliminar

Grabado con HF . . —
6xidos nativos o capas de sacrificio.

. Limpieza estandarizada de multiples pasos (SC-1 y SC-2) que
Limpieza RCA . . S [P .
involucra peréxido de hidrégeno e hidréxido de amonio.
Fabricacion de células Manejo de obleas de silicio durante los pasos de limpieza de
solares texturizado y difusién de fésforo.

Semiconductores Procesamiento de obleas de GaAs, GaN y SiC para aplicaciones
compuestos de electrénica de potencia y RF.

Soporte de obleas durante los procesos de revelado y eliminacién

Fotolitografia . . A
Y de la fotorresina con disolventes orgénicos.

Enjuague de alta pureza de las obleas después del pulido

Enjuague post-CMP
Juague p quimico-mecénico para eliminar particulas de lechada.

Manejo critico de sistemas microelectromecanicos durante la

Fabricacién MEMS
preparacién para el grabado profundo por iones reactivos (DRIE).

Uso en tanques ultrasénicos o megasénicos para eliminar
particulas finas de los sustratos.

Detalles de especificacion para PL-CP09

PL-CP09 (Cascetes estandar y personalizados)

Limpieza ultrasénica

Serie de modelo
Material PTFE virgen de alta pureza (Politetrafluoroetileno)

Compatibilidad con
P~ 1% 2% 3% 3.5% 4" 4.5% 5% U gt 12
tamano de oblea
; ) o, Portador de una sola oblea, cascete de multiples obleas, disefios
Estilos de configuraciéon .
personalizados
Capacidad de ranura
R p- _I u 1-5 obleas (disponible para tamafios de hasta 12")
(individual)
Capacidad de ranura
(multiple) personalizadas de alta densidad

Configuracién estandar de 25 ranuras o configuraciones

La resistencia total al HF garantiza cero
degradacién del material o contaminacién.

El PTFE de alta pureza evita la redeposicion de
iones metdlicos en las superficies de las obleas.

El disefio robusto soporta un alto rendimiento en
la fabricacién solar industrial.

El disefio de ranura suave evita dafios a sustratos
fragiles de alto valor.

La construccién resistente a disolventes evita la
hinchazén o ablandamiento del portador.

Las superficies lisas facilitan la eliminacién
completa de particulas abrasivas durante el
enjuague.

El ranurado preciso mantiene la alineacion para
obleas complejas con microestructuras.

El material amortigua las vibraciones de forma

efectiva a la vez que resiste el dafio por
cavitacion.
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Detalles de especificacion para PL-CP09

Disponibilidad de

Tamarno de oblea Tipo de portador Recuento estandar de ranuras . .
personallzacmn

Temperatura de
P ; -200 °C a +260 °C (-328 °F a +500 °F)
funcionamiento
. R .. Todos los 4cidos, bases y disolventes comunes (excepto metales
Resistencia quimica . .
alcalinos fundidos)
. L Mecanizado CNC completo (Sin contaminantes de moldeo por
Proceso de fabricacién . RA
inyeccién)
Asa vertical Unica, asas laterales dobles o interfaces robéticas

Opciones de asa .
personalizadas

Acabado de superficie Ra < 0,8 um (Acabado de alto pulido disponible bajo pedido)

Disponibilidad de
personalizacion

Tamarno de oblea Tipo de portador Recuento estandar de ranuras

Totalmente
1 pulgada / 2 pulgadas Individual/Mdltiple 1,5,10, 25 X
pulg fapy b P personalizable
Totalmente
3 pulgadas / 3.5 pulgadas Individual/Multiple 1,525 X
pulg ! pulg vidual/Multip personalizable
o Variaciones de asa y
4 pulgadas / 4.5 pulgadas Mdltiples obleas 25
paso
- Variaciones de asa y
5 pulgadas / 6 pulgadas Mudltiples obleas 25
paso
Personalizacién de alta
8 pulgadas / 12 pulgadas Mdltiples obleas 13, 25 ‘zact

precision
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